M, Mircom'

BBX-MNSXP(R) ET BBX-MNSXPI(R)

BOITIER DE FOND A USAGES MULTIPLES

. CE DOCUMENT, LT-6052, DECRIT SEULEMENT LA STRUCTURE MECANIQUE
Z DU BOITIER DE FOND ET FOURNIT SEULEMENT UNE DESCRIPTION
GENERALISEE DE SON ASSEMBLAGE.

POUR DE L'INFORMATION PLUS DETIALLEE, SE REFERER AUX DOCUMENTS
LT-894 POUR LE PANNEAU FLEX-NET™, LT-616 POUR LE SYSTEME AUDIO
QX-5000 ET LT-899 POUR LE INX-10AC.
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1.1 Installation mécanique

Matériel Acier 16GA (0.059 po d'épaisseur) pour le boitier de fond
Acier 14GA (0.075 po d'épaisseur) pour la porte

Fini Peint sauf les charniéres

Dimensions Dimensions du boitier (porte et boitier de fond): 27 1/2 po de largeur par 62 3/4 po
de longueur par 9 po de profondeur

Il'y a six torus de fixation, les deux du haut sont a 21 1/2 po de distance un de
I'autre et les deux du bas sont alignés Iégéregent sur la gauche et 58 1/2 po sous
les deux trous de fixation du haut.

Sangle de mise a la
terre en cuivre étamé

de 10 AWG \
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Figure 1 Dimensions du boitier

l Note: Laisser la base du boitier libre pour les batteries.
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1.2 Vues en coupe transversale du boitier fixé
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Figure 2 Vues de I'encastrement et de la fixation en surface
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Figure 3 Coupe transversale du boitier encastré
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1.3 Installation du chassis

Pour bien installer le chassis, suivez les étapes suivantes:
1. Grouper les cables entrants a travers le dessus du boitier pour les préparer pour le
cablage des modules. Ne pas passer les cables entre les modules puisque cela
pourrait causer un court-circuit.

2. Utiliser une attache en fil de fer pour grouper les cables afin qu'ils ordonnés et faciles a
identifier.

3. S'assurer de connecter une mise a la terre ferme entre le systéme de mise a la terre du
batiment et un tuyau d'eau froide et le tenon de fixation de la mise a la terre du chéssis,
puis connecter la sangle de la porte a la vis de mise a la terre du boftier de fond, voir la
figure 4 ci-dessous.

4. Fixer le chassis a I'aide des écrous hexagonaux fournis.
1.3.1 Fixation du systéme audio a l'intérieur du boitier BBX-MNSXP(R)

Sangle de mise a la terre en
cuivre étamé de 10 AWG,
connectée du boitier de
fond a la porte avant.

Utiliser le chassis M500-BK9 pour fixer jusqu'a neuf modules
—adressables.

™~ QBC-5000N

QMB-50008

™~ INX-10AC
(RB-MD-950)

— QPS-5000N

BATTERIES

Figure 4 Installation du systéme audio dans le BBX-MNSXP(R) avec le chéssis interne
CH-993

l Note: Laisser la base du conduit du boitier de fond libre pour les batteries.
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1.3.2 Fixer les extenseurs intelligents NAC dans le boitier BBX-MNSXPI(R)

Utiliser le chassis des
détecteurs du
systeme CH-6(A) pour
fixer les

modules IM-10(A),
CR-6(A) et CZ-6(A)
(jusqu'a six au total)

ur

Batteries ==

A

> INX-10AC

Figure 5 Installation de I'extenseur NAC dans le BBX-MNSXPI(R) avec chassis interne CH-994
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1.4 Acheminement des cables

o Note: Toutes les connexions externes sont a puissance limitée sauf les connexions en
Z CA au transformateur. Les connexions de ce dernier doivent étre acheminées
séparément de toutes les autres connexions externes a l'aide de leur propre
conduit.

Tout le cablage a
puissance limitée devra
étre acheminé a travers
les kockouts restants.
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Figure 6 Acheminement des cables
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